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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

- Fundamentos de Ingenieria Electrénica
- Electrénica Analégica |
- Electrénica Digital

OBJETIVOS

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes seran capaces de:

1. Tener un conocimiento adecuado de su rama de ingenieria que incluya algan conocimiento a la
vanguardia de su campo en la fabricacién y construccién de equipos electrénicos.

2. Aplicar su conocimiento y comprension de disefio, simulacion y fabricacion de circuitos
electrénicos para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria utilizando métodos
establecidos.

3. La capacidad de aplicar su conocimiento y comprension al analisis de la ingenieria de
produccién, los procesos y métodos para fabricar sistemas electronicos.

4. Aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo disefios de circuitos electrénicos que
cumplan unos requisitos especificos.

5. Tener comprension de los diferentes métodos de disefio y la capacidad para utilizarlos para
realizar diferentes simulaciones de circuitos electronicos.

6. La capacidad de disefiar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar conclusiones,
comparando los resultados con las simulaciones realizadas y los célculos tedricos.

7. Tener competencias técnicas y de laboratorio para poder probar los circuitos electréonicos
fabricados.

8. Seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos adecuados para la simulacion y
fabricacion de circuitos electronicos.

9. Combinar la teoria y la practica para resolver problemas de disefio de sistemas electrénicos.
10. Tener comprensién de métodos y técnicas aplicables en el ambito del disefio de equipos y

sistemas electrénicos y sus limitaciones.

DESCRIPCION DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introduccién al disefio asistido por ordenador
1.1. Introduccién e historia
1.2. Prototipado virtual
1.3. Ciclo de disefio
1.4. Herramientas CAD comerciales
2. Descripcién de las herramientas CAD para circuitos electrénicos
2.1. Herramientas de captura
2.2. Editores de lay-out
2.3. Gestores de bibliotecas
2.4. Simuladores
3. Edicién de esquemas de circuitos eléctricos y electrénicos
3.1. Reglas bésicas
3.2. Ejemplo de ingenieria inversa
4. Fabricacion de placas de circuito impreso
4.1. Introduccion
4.2. Terminologia
4.3. Proceso de fabricacion de PCBs
4.3.1. Materiales
4.3.2. Métodos de fabricacion
4.3.3. Montaje de los componentes
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4.3.4. Soldadura
5. Utilizacién de herramientas CAD para el disefio de circuitos impresos
5.1. Definicién de los parametros de la tarjeta
5.2. Emplazamiento de los componentes
5.3. Rutado de la placa
5.4. Post-procesado del disefio
5.5. Criterios de disefio de placas de circuito impreso
6. Utilizacién de herramientas CAD para la simulacién de circuitos electronicos
6.1. Introduccién a la herramienta
6.2. Técnicas bésicas de simulacion
6.3. Disefio jerarquico
6.4. Utilizacién de subcircuitos
6.5. Utilizacidn de blogques comportamentales
6.6. Simulacién mixta de circuitos analdgicos y digitales
6.7. Funcionamiento del simulador

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGIA A UTILIZAR Y REGIMEN DE TUTORIAS

- Clases magistrales, donde se presentaran los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su
desarrollo los alumnos recibiran las transparencias de clase y tendran textos basicos de referencia que les permita
completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén mas interesados. Algunas de estas clases se
impartiran directamente en aula informatica, para que los alumnos puedan seguir las indicaciones del profesor acerca
del uso de las herramientas informaticas.

- Clases de grupo, con un caracter mas practico, orientadas a actividades de simulacion de circuitos y disefio de
placas de circuito impreso. Estas clases se complementan con la resolucién de ejercicios por parte del alumno que le
serviran para evaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias.

- Practicas de laboratorio, donde el alumno disefia, simula, monta y prueba un circuito electrénico. Estas clases
permiten a los alumnos manejar un simulador eléctrico profesional, un programa de disefio de tarjetas de circuito
impreso, herramientas de taladrado de la tarjeta y soldadura de los componentes, asi como los equipos de
instrumentacion electronica necesarios para verificar el correcto funcionamiento del circuito.

- Existe la posibilidad de realizar alguna sesién de tutorias colectivas.

SISTEMA DE EVALUACION

- Practicas de laboratorio obligatorias (30%): se evaluaran los conocimientos adquiridos por el alumno en el manejo
de las herramientas de disefio electrénico asistido por ordenador, los criterios utilizados a la hora de disefiar la PCB,
la fabricacion de la tarjeta y el funcionamiento del circuito.

- Ejercicios de evaluacion continua (30%): se evaluaran los conocimientos adquiridos por el alumno en forma de
cuestiones préacticas orientadas a la simulacion de circuitos y el disefio de PCBs.

- Examen final obligatorio (40%, con nota minima): se evaluaran los conocimientos adquiridos por el alumno sobre los
contenidos tedricos de la asignatura, asi como de los practicos (simulacién y disefio PCB).

Peso porcentual del Examen Final: 40
Peso porcentual del resto de la evaluacion: 60

BIBLIOGRAFIA BASICA
- Dennis Fitzpatrick Analog Design and Simulation Using OrCAD Capture and PSpice, Newnes, 2012

- Mark I. Montrose Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compliance¢ A Handbook for Designers, IEEE
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000
- Muhammad H. Rashid Introduction to PSpice Using OrCAD for Circuits and Electronics, Prentice Hall, 2003

- Peter Wilson The Circuit Designer's Companion, Newnes, 2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
- Kraig Mitzner Complete PCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor, Newnes, 2009
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